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5.1  Solder
 Wetting

5.2

Approved By: ___________          Written By:____________

Resistance to
 soldering Heat No Breakdown

  Soldering Time: 5 sec
  Solderin Temperature: 370~400°C 0.5 mm from terminal tip

   6.0 AMBIENT TEMPERATURE RANGE d -20℃  ~  +85℃

                        Checked By:__________

   5.0  SOLDERING 

ITEM REQUIREMENT TEST CONDITION

Solder-ability  95% of immersedmust area
 show no voids,pin holes

  Dip solder tails in to the molten solder(held at 245±3°C) up to
 1.2mm from the bottom of the housing for 2~3 seconds.

After 2001~10000times
insret/withdraw39.2N(4.0kgf) maximum

4.2 Terminal Pull out Force 7.84N(0.8kgf) minimum   Apply axial pull out force on the terminal assembled in
  the  housing at a  rateof 25±3mm per minute.

4.1 Insertion  Force

44.1N(4.5kgf)maximum

Insert and
withdraw

connectors at a rate
of 25±3mm per

minute

Insertion Force

9.8N(1.0kgf) minimum

Withdrawal
Force

After 2000times insret/withdraw
39.2N(4.0kgf) maximum

4.9N(0.5kgf) minimum

Applied Voltage Rating No Breakdown   40V AC(rms.) continuous maximum on
  any signal pin with respect to the shield.

  4.0  MECHANICAL PERFORMANCE

ITEM REQUIREMENT TEST CONDITION

Insulation Resistance   Unmated:100 megohm minimum
  Mated:10 megohm minimum

  Unmated: Unmated connector, apply 500VDC
   between adjacent terminal or ground
  Mated: Mated connectors apply 150V DC
  between adjacent terminal or ground.

Contact Current Rating 0.5A minimum   Initial ambient temperature: 55℃ Maximum
  After temperature changed: 85℃ Maximum

Contact   Resistance Contact:30 milliohm maximum
Shell:50 milliohm maximum

  Mate connectors,Contact:measure by dry circuit,20mV maximum, 10mA
  Shell:measure by dry circuit, 5V maximum 10mA

Dielectric Strength No Breakdown

  Unmated: Unmated connector,apply 500V AC (rms.) for 1 minute
  between adjacent terminal or ground.
  Mated:Mated connectors,apply 300V AC(rms.) for 1 minute
  between adjacent terminal or ground

This specification covers the 1.0mm HDMI connector series for limited use .

   2.0 Dimensions,Materials,Platings and Markings.

See the appropriate Sales Drawings for information on dimensions,materials, platings and markings.

   3.0 Electrical Performance : 

ITEM REQUIREMENT TEST CONDITION

  DOCUMENT   NO:  HY-001
PRODUCT     SPECIFICATION

  DATE: 2009年11月17日

  FILE: HDMI  CONNECTOR

   1.0 SCOPE

陈建邦 Choice 张巧



品名规格 HDMI 母头沉板SMT

料    号 抽样方式：□ 加严  ∨ 正常  □ 减量  □ 免检

订单号码 样品数 不良级别 接受 拒收 不良数 不良率

生产线别 主要缺点    V 0

入库数量 次要缺点    V 0

检验项目 判定

外观 OK

尺寸 10.92 10.95 10.63 10.93 10.94 OK

15.01 15.00 15.00 15.00 15.01 OK

0.31 0.32 0.33 0.32 0.31 OK

13.99 14.00 13.99 13.99 13.99 OK

10.83 10.84 10.84 10.84 10.85 OK

9.02 9.01 9.00 9.01 9.01 OK

8.01 8.01 8.02 8.01 8.00 OK

18.05 18.04 18.02 18.03 18.05 OK

4.98 4.99 4.99 5.00 5.01 OK

0.20 0.21 0.20 0.22 0.21 OK

0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 OK

10.81 10.80 10.81 10.81 10.80 OK

0.80 0.78 0.79 0.80 0.77 OK

0.76 0.75 0.77 0.76 0.78 OK

3.74 3.73 372.00 3.72 3.71 OK

6.69 6.68 6.69 6.68 6.70 OK

1.84 1.84 1.85 1.86 1.84 OK

0.99 0.99 1.00 1.02 1.00 OK

0.02 0.05 0.06 0.02 0.03 OK

环保 OK

包装 OK

品保主管：                                     检验员：

首件报告

依据：□ C=0  V MIL-STD-105E

规格要求 检验结果

无毛边、无歪针、无压伤

10.90±0.25

15.00±0.25

 0.45±0.25

14.00±0.05

10.80±0.05

 9.00±0.15

 8.00±0.15

18.00±0.20

 5.00±0.20

 0.20±0.05

 0.60±0.20

10.80±0.20

 0.80±0.15

 0.75±0.15

3.70±0.20

0.10 max

判定：      ∨   合格             □   不合格

备注：

6.70±0.20

1.80±0.20

1.00±0.20

按客人要求 测试OK

按客人要求 包装符合

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC133-HDMIA19-198

黄艳霞王英贵



1 2 3 4 5 OK NG

产品编号

Part Name

样品数量

Quantity
5PCS

测试环境

Measuring

Environment

湿度Temp:23~26℃ 相

对湿度R.H.:58%~62%

功 能 测 试 报 告
TEST     REPORT

产品名称

Part Name
HDMI 母座 SMT

测试日期

Date of Testing
2021-11-15

报告编号

Report NO.
2021111502

判定 Judge

1

接触电阻测

试 Contact

resistance

test

测试电流

Test current：    10    mA

满刻度电压

Full scale voltage：  20mV

直流低电阻测试

仪
30mΩ max 7.62 8.41 8.29 6.14

序

号

测试项目

Testing Item

测试条件

Testing Conditions

测试设备

Testing Equipment

规格

SPEC

测试记录 Testing Result

6.84 OK

OK OK

耐电压测试 测试电压

2

绝缘电阻测
试Insilation

resistance test

测试电压

Test voltage：   100  VDC

测试时间

Operation stated：    1     min

程控安规综合测

试仪

YD9880

100MΩ

MIN
OK OK OK OK

4
插入力测试

Insertion force

test

速度Rate：  25    mm/min
全自动插拔力测

试仪MODEL  1220

44.1N.

Max
10 9.9 10.2 10.8 11.3 OK

5
拔出力测试

withdrawal

f

速度Rate：  25    mm/min
全自动插拔力测

试仪

MODEL  1220

9.8-
39.N.Min

14.1 14 13.9 13.7 13.7 OK

11
耐焊接热测

试soldering

heat test

温度Temerature：260±5°C

Duration：10sec
可调温锡炉

SOLDERABILITY

无异常

No rmal
OK OK OK OK OK OK

3
Dielectric

withstand

voltage

test

Test voltage：100VAC

载止电流

Cut-off current：  1   mA

测试时间

O ti t t d： 1 i

程控安规综合测

试仪

YD9880
100VAC OK OK OK OK OK OK

8
耐久性測試

Durability test

速度

Rate：500±50      cycles/hour

次数

Totat：10000   cycles

插拔力测试机

LIFE TESTER

FOR

CONNECTOR

40mΩ max 32.2 29.9 30.4 35.3 34.5 OK

7

附着力测试
adhesion
test

用钳子将被测物折弯90°，

用胶带贴在折弯处迅速撕

开，观察镀层是否有脱落
。

3M-M600
无异常

No rmal

10

焊锡性测试

Resistance to

soldering heat

        温度Temerature

：245+/-5°C Duration：3-

5sec

可调温锡炉

SOLDERABILITY

无异常

No rmal

判定

OK OK OK OK OK OK

审核（Approver）：Choice 测试员(Tester)：

判定

Result
■合格（PASS） □不合格（REJECT)

备注

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC133-HDMIA19-198

黄艳霞



料号 样本

产品名称 取样

项目 

信赖性测试报告 
报告编号: IR20211105001

(A) 测试项目： 　IR炉测试 仪器照片： 

(B) 测试日期： 2021-11-25

(C) 测试规格：  客户规格

(D) 测试仪器说明：

1. 仪器型号 

(F) 测试: 

方法和规格 

JK-RF8835PC

判定

3.仪器名称 IR炉 

无起泡，熔胶变色

判定标准：
1.外壳类样品不允许有任何明显变色，起泡,颜色变暗.否则以不良品处理(MRB).
2.塑胶类样品不允许有任何起泡，烤焦.否则以不良品处理(MRB).
3.端子类样品电镀焊接区不允许有任何明显变色,起泡,接触区(镀金面)颜色变暗.
否则以不良品处理(MRB).

2. 仪器厂商 

将产品放在传输带上
过IR炉，温度设置

为：217℃→230℃→
250℃→260℃

深圳市佳科无铅设备有限公司

外观

PASS

(E) 测试样品说明： 

1.样品 2.取样方法
5个

HDMI  A TYPE 19PF SMT 正
向

5个

核准:                          审核:  ----                            制作: 

 / 

1# 无起泡，熔胶变色

2# 无起泡，熔胶变色

3# 无起泡，熔胶变色

4# 无起泡，熔胶变色

5#

焊锡
附着性

测试数据

 
   条件
 
样品

备注 

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC133-HDMIA19-198

Choice 张巧



插 拔 测 试 报 告

HDMI 母座 SMT 测试日期 2021-11-9产品名称 报告编号 JY2021110901

温度：23-26℃

相对湿度：58%-62%

序号 测试项目 测试条件 测试设备 规 格
测试记录 判定

产品料号 样品数量 5PCS 测试环境

1 2 3 4 5 OK NG

插入力
44.1N.Max
寿命前五次

10.00 10.3 0.99 11.3 11.8 OK

拔出力9.8-

序号 测试项目 测试条件 测试设备 规 格

39.2N.Min
寿命前五次

14.1 14 13.9 13.9 13.8 OK

OK

1 耐久性测试

速度：每小时
500±50次

插拔次数10000
次

全自动插拔力测
试仪

OK

2 接触电阻测试

测试电流
 10 mA

满刻度电压
直流低电阻
测试仪

30mΩ

max
7.62 8.29 6.14 6.84 9.62 OK

 20mV

测试仪器

直流低电阻

测试仪

备注：

判 定   ■ 合格          □不合格

全自动插拔力测试

仪

审 核： 检验员：

表单编号：FM-QC-07B

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC133-HDMIA19-198

Choice 黄艳霞



客户:

试验相对湿度 85%-95% 85%

空气压力 1±0.1kgf/c㎡ 1kg/c㎡

试验时间:从2021年11月15日13：40时至2021年11月16日13：40时 共24小时

试验项目 标准设定 试验记录

盐水溶液浓度值 浓度5%氯化纳溶液，PH值6.7-7.2 7.0

盐雾试验记录表

实验日期:2021/11/15

试验品名：HDMI 母座 SMT

料号：                                    样品数量:5PCS

审核: 测试:

样品放置角度
1.自由悬置
2.倾斜15°-30°

30

判定标准:试验结束后取出样品迅速用清水冲洗表面盐粒，可用软毛刷或海棉去盐
之残留沉淀物、锈垢及锈水之残留痕迹。可借助20X放大镜观察，其测定区表面是
否有出现明显的铜绿、锈蚀点、甚至镀层脱落之现象(具体可参考GB/CNS4518资料
来判定）。

样品测试后状况:测试后无发现氧化及锈蚀现象.

最终判定:      ■OK                 □NG

PH值 6.5-7.2 7.0

盐水温度 35℃±1℃ 35℃

压力桶温度 47℃±1℃ 47℃

喷雾量 1.0-2ML/80c㎡/h 1.2ML/80c㎡/h

审核:                   测试:

深圳市华宇创精密电子有限公司

HYC133-HDMIA19-198

Choice 黄艳霞




